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为什么难把握科技股的投资机会。为什么会在 2020 年之前认为电动

车只不过是重复多年前的产品？为什么会在 2016 年前认为英伟达不就是

做游戏显卡的？什么样的技术衰落后又会再度发展？ 

技术在螺旋式创新中轮回发展。技术创新是对已有技术的新组合。原

始技术被作为现在的创新技术的组成部分，现在的创新技术又成为构建更

新技术的基础组成部分。纵观技术演进史，不论是计算模式、通信方式、

船舶技术、汽车动力系统，还是如今我们要讨论的手机形态，均经历了技

术“轮回过程”。 

技术轮回本质，就是红玫瑰与白玫瑰的故事。技术具有递归性，是由

不同等级的技术构建而成，但包含相似的组件，这些相似的组件可能会在

不同的时间内呈现。在某项技术出现瓶颈后，另一条技术序列的技术被重

新考量、改进创新，从而出现技术轮回、交替演进的现象。这种现象在各

个领域都有出现。 

产生技术轮回的原因：1）技术具有路径依赖，创新时常是原有技术的

组合。2）市场需求倒逼创新，易从历史中挖掘灵感。3）时间点的问题，

创意领先基础设施和大众认知，有些好创意“操之过急”。4）经营策略的

问题，好技术未必来自好公司，有些好产品被公司拖累。 

技术是组合进化的，投资不宜追求技术的绝对创新。 

技术一直在根据当下需求与其他技术点不断结合，投资的方向与需求
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的变化方向具备一致的趋势。当我们知道了技术是螺旋式进化的、技术是

原有技术的组合创新之后，就不会对技术追求绝对的创新。就不会认为“这

个东西、这个技术很多年就有人做了，没前途，没投资机会”。拥有对技

术轮回创新的认知之后，我们就不会拿“1834 年托马斯·达文波特就制造

出电动车了，1990 年福特、雷诺与丰田就研发电动汽车了，结果现在还不

是燃油车的天下”这样的逻辑干扰投资。 

技术的下一个轮回出现在何处？1）手机个性化需求日益强劲，自研芯

片大势所趋。2）横向折叠屏不温不火，纵向折叠屏和折叠平板未来可期。

3）万物互联时代到来，模拟 IC 迎来需求上升期。4）技术和标准阻碍逐步

破除，电力线载波通信迎来重生。5）半导体 IDM 模式将再次兴起。全球

地缘政治竞争、产能紧缺、摩尔定律发展遇阻倒逼自建产线走 IDM 模式。 

投资建议：基于上述 5 大方向，推荐关注立讯精密、歌尔股份、长信

科技、凯盛科技、思瑞浦、圣邦股份、创耀科技、力合微、斯达半导体、

华润微、比亚迪半导体、士兰微、三安光电。 

风险提示：配套设施不完善，导致旧技术再应用的推广受阻。当下“轮

回”到位的技术有可能被下一个“轮回”的技术替代。 
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